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	个人简历
	李润宇
	教育背景
	2013.09-2017.07
	合肥工业大学
	通信工程（本科）
	2017.09-2020.07
	西安电子科技大学
	通信与信息系统（硕士）
	工作经历
	2020.07 – 2020.12                                 
	2021.01 – 至今                                      
	作为荣耀PC底层软件BIOS模块的领域负责人，负责BIOS的功能开发以及版本迭代交付工作；
	作为MCU器件DFX的特性首席责任人，主导实现针对器件功能的升级和维测功能的方案设计和实现；
	作为F10一键还原特性业务主导方，牵头负责特性的BUG解决以及新增功能的开发和新平台的适配工作；
	主导实现AI大模型在各主流框架中的benchmark。
	个人技能
	熟悉C/C++语言，理解C#语言；
	熟悉LiteOS轻量级系统，涵盖中断向量适配，外挂Flash适配，GPIO端口适配等SDK底层级工作
	熟悉笔记本BIOS（UEFI）的业务全流程，包括PEI，BDS，DXE等阶段工作流，以及底层UEFI
	熟悉Windows系统镜像恢复机制，可设计实现机器异常时的恢复出厂功能。
	项目经验
	自我评价


